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Abstract (en)
In order to reduce the pollutants in the exhaust gas of regeneration plants for used hydrochloric acid from pickling plants, a process is provided
including the thermal cleavage of iron chloride in the used pickling acid to give iron oxide and gaseous hydrochloric acid, at least one compound
being added to the used pickling acid which contains nitrogen having a low oxidation number, for example ammonium compounds, ammonia, urea
or amides. <IMAGE>

Abstract (de)
Um die Schadstoffe im Abgas von Regenerierungsanlagen für verbrauchte Salzsäure aus Beizanlagen zu reduzieren, ist ein Verfahren
vorgesehen, umfassend die thermische Spaltung von Eisenchlorid in der verbrauchten Beizsäure zu Eisenoxid und gasförmiger Salzsäure,
wobei der verbrauchten Beizsäure zumindest eine Verbindung zugemischt wird, die Stickstoff mit niedriger Oxidationszahl enthält, beispielsweise
Ammoniumverbindungen, Ammoniak, Harnstoff oder Amide. <IMAGE>
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